high pressure floors.

S alebo bez integrovanej podlozky

Verzia: 04/2024

V kombindcii s podlahovym vykurovanim/podlahovym chladenim na
dosiahnutie komfortu

BerryAlloc HPF mozno kombinovat s podlahovym vykurovanim a/alebo chladenim, ale je potrebné zohladnit niekolko
dolezitych poznamok, aby ste ochranili svoju podlahu a dosiahli ¢o najlepsi vysledok vykurovacieho systému. BerryAlloc
HPF je kompatibilny s elektrickymi aj vodnymi systémami, ak su zabudované v podklade. Ak su systémy inStalované
samostatne na podklade, platia osobitné pokyny.

Pre instalaciu BerryAlloc HPF na podklad s podlahovym vykurovanim stale platia nase vSeobecné pokyny na instalaciu.
Okrem vSeobecnych pokynov platia pre podlahové vykurovanie aj nasledujuce Specialne pokyny:

1. Pred inStalaciou:
= Vypnite vykurovacie telesa 2-3 dni pred inStaldciou podlahy.
- Vykon vykurovacich telies nesmie prekrocit 60 W/m? (elektrické vykurovacie systémy).

= Povrchova teplota félie BerryAlloc HPF nesmie nikdy prekrocit 27 °C (80 °F). To plati aj pre plochy vedla radiatorov,
pod ndbytkom a kobercami atd. Hrubé koberce mozu spbsobit vysoké teploty.

= Na neustale meranie povrchovej teploty je potrebny podlahovy snimac alebo infraéerveny snimac.

- Ak ma podlahové vykurovanie len ¢ast plochy, ale vasa podlaha pokracuje v oblastiach bez podlahového
vykurovania, tieto oblasti musia byt vZidy oddelené dilatacnymi profilmi. Vyhrievané a nevyhrievané plochy budu
inak reagovat odlisne (napr. riziko vzniku otvorov a odchylky $tvorcovosti), a to v désledku kolisania povrchove;j
teploty.

- Vzdy je potrebné nainstalovat parozabranu (PE félia odolna vodi starnutiu, hribka 0,2 mm), aby sa zabranilo
poskodeniu vasej dosky BerryAlloc HPF (s integrovanou podkladovou vrstvou alebo bez nej) kondenzaciou.
Upozornenie: Pri instaldcii parozabrany na drevenu podkladovid konstrukciu nezabudnite na to, aby ste neuzamkli
vlhkost v podlahovej konstrukcii (ponechajte priblizne 2 cm medzeru ku vSetkym stenam na odvetranie podkladu).

V kombinacii s podlahovymi doskami s vopred nalepenou podloZzkou nepouZivajte Ziadne dalSie podlozky!

Elektrické podlahové vykurovanie
- Vykurovacia félia/vykurovacia rohoz) s izola¢nymi doskami

Pri inStalacii BerryAlloc HPF s integrovanou podlozkou (SilentSystem) na vykurovaciu féliu alebo vykurovaciu
rohoz (v kombinacii s izola¢nymi doskami - termoplastickymi alebo drevovlaknitymi) sa uistite, Ze izolacné dosky
maju pevnost v tlaku (CS) min. 300 kPa (podla normy EN 16354:2018).

Ak maju vase izolaéné dosky nizsiu CS, musite na vykurovaci systém nainstalovat tlakové rozvodné dosky (hribka
min. 6 mm, napr. drevené alebo sadrové).
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BerryAlloc HPF with SilentSystem

Heating foil

Existing hard subfloor Insulation/wood fibre board (CS: > 300 kPa)

Pri instalacii HPF bez integrovanej podkladovej vrstvy musia mat izolaéné dosky CS min. 120 kPa (podla EN
16354:2018).

- Vykurovacie kable v kolajnicovych doskach

Pri instalacii BerryAlloc HPF na kolajnicové dosky s elektrickymi kablami sa musia na vrchnt ¢ast podlahového
vykurovacieho systému nainstalovat tvrdé dosky na rozvod tlaku (hrdbka min. 6 mm, napr. drevo alebo sadra).

Vodné podlahové vykurovanie

Hlinikové dosky na rozvod tepla, ktoré sa pouZivaju vo vodotesnych konstrukciach s kolajnicovymi doskami, ¢asto
spdsobuju vizganie v podklade. Aby ste predisli moZnosti vizgania v systéme podlahového vykurovania, musite na
vrchnu ¢ast konstrukcie nainstalovat tlakové rozvodné dosky (napr. sadrokarténové dosky 13 mm alebo
sadrovlaknité dosky 10 mm), a to este pred inStalaciou parozabrany a vasho zariadenia BerryAlloc HPF. Tym sa
navyse dosiahne rovnomerné rozlozenie tepla a umozni sa volny vyber smeru instaldcie. D6leZité upozornenie: Je
potrebné prijat dodato¢né opatrenia, aby sa zabezpedilo, Ze teplota pri doddvke horucej vody nikdy neprekrodi
maximalnu Uroven a Ze sa spravne dodrziavaju instalaéné pokyny poskytnuté dodavatelom podlahového
vykurovacieho systému.

Systémy, ktoré kombinuju podlahové vykurovanie a podlahové chladenie, si vyzaduju osobitni opatrnost kvéli
riziku kondenzéacie, ktord by mohla spésobit poskodenie podlahy. Ak teplota chladiacej vody klesne pod tzv. rosny
bod, spbsobi to kondenzaciu, ktord méze viest k napucaniu, vzniku otvorov, deformécii a deformécii podlahy.

Aby ste ochranili kvalitu vasej podlahy BerryAlloc HPF a zaistili, Ze vasa zaruka na podlahu zostane platna,

uistite sa, ze :

= teplota vody nikdy neklesne pod 18 °C (64 °F)

= obmedzite teplotny rozdiel medzi podlahou a okolim na 6 °C (43 °F)

= vas chladiaci systém je vybaveny automatickym systémom proti kondenzacii, ktory upravuje teplotu
vstupujucej vody

= Pred instalaciou sa vZdy opytajte dodavatela vykurovacieho/chladiaceho systému, ¢i je kompatibilny s
BerryAlloc HPF a &i je schopny splnit vetky potrebné poZiadavky!

high pressure floors.
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n 2. Priprava

- Podklad musi byt suchy:

- Podlahy z beténu a lahkého betonu by mali mat minimalne 1,8 % podla metédy CM (relativna vlhkost <75
%)

- Podlahy na baze sadry maximalne 0,3 % podla metédy CM

- Nainstalujte parozabranu podla vyssie uvedenych pokynov.

- Nainstalujte HPF BerryAlloc (s potrebnymi dilatacnymi medzerami) podla ndvodu na instaldciu.

3. Poinstalacii

- Po dokonceni instaldcie vasho zariadenia BerryAlloc HPF alebo ak bol systém podlahového vykurovania dlhsi
Casvypnuty, zvazte to:
- Prvytyzden musi byt systém podlahového vykurovania nastaveny na nizku teplotu 18-22 °C
- Pocas nasledujuceho tyZzdia sa teplota moze postupne zvySovat

Upozornenie: Prilis rychle zahrievanie méze spdsobit nendvratné poskodenie podlahy.

Podlaha je teraz pripravend na podlahové vykurovanie/podlahové chladenie.

Vychutnajte si pohodlie vasej vysokotlakovej podlahy BerryAlloc!
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